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청

청  1 

공  공  시트 탑승   에 공 도   트  포 는 시트 ;  

상  시트 에 열  열  포 , 

상  열 는 공  공  공  여 공  공  가열 고 냉각시 도  는 것  특징  

는 시트 열  치. 

청  2 

1 에 어 , 시트  체  1  2 체  포 는 통  공 는 우징  포

, 1 체 는 트  공 는 것  특징  는 시트 열  치. 

청  3 

2 에 어 , 열 는 체  1  2 체  사  통 에 열 는 것  특징  는 시

트 열  치. 

청  4 

2 에 어 , 우징 내에 치 고 체  체  열  통  1  2 체  동

시 도    포 는 것  특징  는 시트 열  치. 

청  5 

2 에 어 , 시트  탑승  지지  포 고, 1 체 는 탑승  지지  내에 치 고

공  공  시트 탑승   에 공 도  , 2 체 는 탑승  지지  리 

어  는 역에 치 고 시트 탑승    폐공 가 어지도  안내 게끔 는 것  특징

 는 시트 열  치. 

청  6 

1 에 어 , 시트  어  상  어 주 에 열  쿠  재  포 고, 열 는 어에 

지지 , 심미  커 가 어, 쿠  재  열  치 주 에 러싸  것  특징  는 시트 열 

치. 

청  7 

6 에 어 , 심미  커 는 시트  닥에   동 가능 게 고  1  2 랩과 헤드 지지

 포 , 1 체 가 트  공 고 탑승   에 공  공  공  여 헤드 지지

 내에 공 , 2 체 가 각각  1  2 랩 가 에 는 닥 내에 공 고 탑승   

 어지는  폐공  도  는 것  특징  는 시트 열  치. 

청  8 

1 에 어 , 열 는  사 드  폐 사 드  포 는 열  치  포 고, 상  열  치는 열

 치  통  는  에 라 각각 가열 드  냉각 드   사 드에 가열  냉각  공

도  ,   폐 사 드 열 는 각각   폐 사 드 에 공 는 것  특징  는 시

트 열  치. 

청  9 

8 에 어 , 열  치는  사 드 열 에 착  가열  포 고, 상  가열 는 가열 
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드에   사 드 열 에 열  공 도  는 것  특징  는 시트 열  치. 

청  10 

체  1  2 체  포 는 통  공 는 우징; 

체  1  2 체  사  통 에 열  열 ; 

우징 내에 치 고 체  체  열  통  1  2 체  동시 도  

 포 , 

1 체 는 탑승  지지 에 치 도  고 공  공  시트 탑승   에 공 도  

, 2 체 는 탑승  지지  리 어  는 역에 치 고 시트 탑승   

 폐공 가 어지도  안내 게끔 는 것  특징  는 시트 열  치. 

청  11 

10 에 어 , 통 는 L  태  는 통   단 에 열 는 것  특징  는 시트 열 

치. 

청  12 

11 에 어 , 2 체 는 가   거리가 어진  트에  공 , 상   트는

미 쪽  비 듬 게 열 어 폐공  가   안내 도  고 1 체  어지도

 쪽  비 듬 게 열   포 는 것  특징  는 시트 열  치. 

청  13 

11 에 어 , 체  1 체 는 각  어진 엘보우에  체 연결 는 것  특징

는 시트 열  치. 

청  14 

11 에 어 , 우징  1  2 체   리 는 1  2 우징 에  공 는 것

 특징  는 시트 열  치. 

청  15 

14 에 어 , 1 체 는 1 우징  내에 슬라  가능 게  트  포 고 1 우

징 과 트 사 에 심미  커  캡쳐 도  는 것  특징  는 시트 열  치. 

청  16 

시트 리 침  립체에 어 , 

상  립체  닥에  포 트에  지지 는 어; 

상  어 주 에 열  쿠  재; 

상  어에  지지 는 열  치; 

어, 쿠  재  열  치 주  러싸  심미  커  포 , 상  심미  커 는 립체  닥

에   동 가능 게 고  1  2 랩과 헤드 지지  포 고; 

공  공  탑승   에 공 도   헤드 지지  내에 공  1 체 ,  탑승   

 어지는  폐공  도   1  2 랩 가 에  닥에 공  2 체

 포 는 것  특징  는 시트 리 침  립체. 

청  17 

16 에 어 , 쿠  재는 주변  공 여 공동  는 개  포 고, 열  치는 공동 내에

열   포 , 랩  나 상  공동과 체 통 고  통  열  치에 공  공
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 공 도    포 는 것  특징  는 시트 리 침  립체. 

청  18 

17 에 어 ,  포 트들 사 에 열 는 것  특징  는 시트 리 침  립체. 

청  19 

16 에 어 , 1  2 랩  심(seam)에  연결 , 2 체 는 상  심  맞 편 단 에 열

거리가 어  는  트에  공 는 것  특징  는 시트 리 침  립체. 

청  20 

16 에 어 , 1 체 는 열  치가 열 는 우징 내에 슬라  가능 게  트  포

고, 상  트  우징   사 에 심미  커  캡쳐 는 것  특징  는 시트 리 침  

립체. 

청  21 

 사 드  폐 사 드  포 는 열  치  포 고, 상  열  치는 열  치  통  는 

에 라 각각 가열 드  냉각 드   사 드에 가열  냉각  공 도  ; 

각각   폐 사 드에 공 는   폐 사 드 열 ;  

 사 드 열 에 착  가열  포 고, 상  가열 는 가열 드   사 드 열 에

열  공 도  는 것  특징  는 열 . 

청  22 

21 에 어 , 열  치는 티에 과(Peltier effect)  공 도  는 것  특징  는 열

. 

청  23 

21 에 어 , 가열 는 PTC 가열  것  특징  는 열 . 

청  24 

21 에 어 , 가열  냉각 드  공   열  치  통과 는   도  

는  포 고, 상  는 나 상  치에 는 것  특징  는 열 . 

청  25 

21 에 어 , 가열 는  가열   PWM 변  포 는 것  특징  는 열 . 

 

   야

본  동차 리 침  열  치에  것 다. 열  치는 공  공  탑승   에 [0001]

공   공  공  가열 고 냉각 다. 

 경  

동차 업체는 동차 탑승  안락  상시   특징들  상당  많  포 시  다. 러  특[0003]

징들  나는 동차 시트  리 침  통  탑승   에 가열  공  공 는 것 다.  치

에 , 리 침  뒷 (backside)  심미  커  통과 는 커다란 개  포 다. 커다란 개  통  공

 공 가 어, PTC 가열 에  가열 다. 가열  공 는 리 침   는 에  

트  통  달 다. 
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 내

  실시 에 , 시트 열  치가 공 는 , 상  열  치 공  공  시트 탑승  [0005]

에 공 도   트  포 는 시트  포 다. 열 가 상  시트 에 열 다. 상

 열 는 공  공  공  여 공  공  가열 고 냉각시 도  다. 

본  가  실시 에 , 시트  체  1  2 체  포 는 통  공 는[0006]

우징  포 다. 상  체 는 트  공 다. 

본  가  실시 에 , 열 는 체  1  2 체  사  통 에 열 다. [0007]

본  가  실시 에 , 가 우징 내에 치 고 체  체  열  통  1[0008]

 2 체  동시 도  다. 

본  가  실시 에 , 시트  탑승  지지  포 다. 1 체 는 탑승  지지 [0009]

내에 치 고 공  공  시트 탑승   에 공 도  다. 2 체 는 탑승  지지 

 리 어  는 역에 치 고 시트 탑승    폐공 가 어지도  안내 게끔 

다. 

본  가  실시 에 , 시트  어  상  어 주 에 열  쿠  재  포 다. 열[0010]

는 어에  지지 다. 심미  커 가 어, 쿠  재  열  치 주 에 러싸 다. 

본  가  실시 에 , 심미  커 는 시트  닥에   동 가능 게 고 (operatively[0011]

secured) 1  2 랩과 헤드 지지  포 다. 1 체 가 트  공 고 탑승   에

공  공  공  여 헤드 지지  내에 공 다. 2 체 가 각각  1  2 랩 가

에 는 닥 내에 공 고 탑승    어지는  폐공  도  다. 

본  가  실시 에 , 열 는  사 드(main side)  폐 사 드(waste side)  포 는 열[0012]

 치  포 다. 상  열  치는 열  치  통  는 (current)  에 라 각각 가열 드

 냉각 드   사 드에 가열  냉각  공 도  다.   폐 사 드 열 는 각각 

 폐 사 드 에 공 다. 

본  가  실시 에 , 열  치는  사 드 열 에 착  가열  포 다. 상  가열[0013]

는 가열 드에   사 드 열 에 열  공 도  다. 

본  또 다   실시 에 , 시트 열  치가 체  1  2 체  포 는[0014]

통  공 는 우징  포 다. 열 가  1  2 체  사  통 에 열 다. 

가 우징 내에 치 고 체  체  열  통  1  2 체  동시 도  

다. 1 체 는 탑승  지지 에 치 도  고 공  공  시트 탑승   에 공 도

 다. 2 체 는 탑승  지지  리 어  는 역에 치 고 시트 탑승   

 폐공 가 어지도  안내 게끔 다. 

본  가  실시 에 , 통 는 L  태  는 통   단 에 열 다. [0015]

본  가  실시 에 , 2 체 는 가   거리가 어진  트에  공 , 상[0016]

  트는 미 쪽  비 듬 게 열 어(canted aftward) 폐공  가   안내 도  

고 1 체  어지도  쪽  비 듬 게 열 (rearward) (divider)  포 다. 

본  가  실시 에 , 체  1 체 는 각  어진 엘보우(elbow)에  체 연[0017]

결 다. 

본  가  실시 에 , 우징  1  2 체   리 는 1  2 우징 에 [0018]

 공 다. 

본  가  실시 에 , 1 체 는 1 우징  내에 슬라  가능 게  트  포[0019]

고 1 우징 과 트 사 에 심미  커  캡쳐 도 (capture) 다. 

또 다   실시 에 , 립체  닥에  포 트(post)에  지지 는 어  포 는 시트 리[0020]
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침  립체가 공 다. 쿠  재가 상  어 주 에 열 다. 열  치가 상  어에  지지 다.

심미  커 가 어, 쿠  재  열  치 주  러싸 다. 상  심미  커 는 립체  닥에  

 동 가능 게 고  1  2 랩과 헤드 지지  포 다. 헤드 지지  내에 공  1 체

가 공  공  탑승   에 공 도  다. 2 체 가 1  2 랩 가 에  닥

에 공 고 탑승    어지는  폐공  도  다. 

본  가  실시 에 , 쿠  재는 주변 (perimeter)  공 여 공동(cavity)  는 개[0021]

포 다. 열  치는 공동 내에 열   포 다. 랩  나 상  공동과 체 통(fluid

communication) 고  통  열  치에 공  공  공 도   (hole)  포 다. 

본  가  실시 에 ,  포 트들 사 에 열 다. [0022]

본  가  실시 에 , 1  2 랩  심(seam)에  연결 다. 2 체 는 상  심  맞 편[0023]

단 들에 열  거리가 어  는  트들에  공 다. 

본  가  실시 에 , 1 체 는 열  치가 열 는 우징 내에 슬라  가능 게 [0024]

 트  포 다. 상  트  우징   사 에 심미  커  캡쳐 다. 

본  또 다   실시 에 , 열 가  사 드  폐 사 드  포 는 열  치  포[0025]

다. 상  열  치는 열  치  통  는  에 라 각각 가열 드  냉각 드   사

드에 가열  냉각  공 도  다.   폐 사 드 열 가 각각   폐 사 드에 공 다.

가열 가  사 드 열 에 착 다. 상  가열 는 가열 드   사 드 열 에 열  공

도  다. 

본  가  실시 에 , 열  치는 티에 과(Peltier effect)  공 도  다. [0026]

본  가  실시 에 , 가열 는 PTC 가열 다. [0027]

본  가  실시 에 , 가열  냉각 드  공   열  치  통과 는   [0028]

도  는 가 공 다. 상  는 나 상  치에 다(responsive). 

본  가  실시 에 , 가열 는  가열   PWM 변  포 다. [0029]

도  간단  

본  첨 도 들  참 여  상        다: [0031]

도 1  동차 시트에 는 탑승  개략  도시  도 . 

도 2는 리 침  같  시트   열  치  개략  도 . 

도 3a-3d는 리 침  다양  시도 . 

도 4a-4c는 열  치   트에  리 침  심미  커  1  2 랩. 

도 5a-5c는 열  치  우징. 

도 6a-6c는 도 5a-5c에 도시  우징  단 . 

도 7a-7b는 열  도 . 

도 8  열  치  가열  냉각 드  택  동시 도  사 는  개략도 다. 

상  내 들  실시 , 시   안 , 청 , 또는 어지는   도 , 가 , 다양  양태 또는 각각

 개별 특징들   특징들  독립  특징지어지거나 또는 여 특징지어질  다.  실시

에   특징들  그 특징들   양립 지 않는 , 든 실시 들에도  가능 다. 

 실시   체  내

도 1  시트(10)에 는 탑승 (20)  시 다. 시트(10)는 닥(12)과 뒷 (14)  포 다. 상  에 , [0032]

리 침 (16)가 포 트(18)에  뒷 (14) 상에 지지 다. 상  에 는 시트(10)  별개  리 침 (16)
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가 도시 지만, 리 침 (16)는 뒷 (14)과 체    다는 것  야 다. 

열  치(22)가 시트(10)  시트 , 가 , 리 침 (16)에 열 다. 열  치(22)는 탑승 (20)[0033]

  (24)에 공  공 (conditioned air)  안내 도  다. 또 ,  (24)는 탑승  상  등

과 리  포  도 다. 

열  치(22)  개략   가 도 2에 시 다. 열  치(22)는 통 (28)  공 는 우징(26)[0034]

포 다. 통 (28)는 통 (28) 내에 열  열 (36)  통  체 (30)   리 어 는 1

 2 체 (32, 34)  는 공  공 (I)  통 다. 우징(26)  통  체  동시   통

(28) 내에 (38)가 열 다. 1 체 (32)는 탑승   (24)에 공  공 (C)  공 다. 2

체 (34)는 공  공 (I)  공  공 (C)  어지는  폐공 (W)  다. 

가열  냉각 드  택  공 여 각각 가열  공  공  냉각  공  공   (24)에 공[0035]

 여  치(40)가 (38)  열 (36)  통 다.  공 원(46)  열 (36)  

(38)에 연결 고  치(40)에  동 다.  에 ,  치(40)는 탑승 (20)에  동  각

각 가열  냉각 드  는 가열  냉각 치(42, 44), 그리고, 가열  냉각 치(42, 44)

나  (input)에  라 (38)  열 (36)  동  는 컨트 러(45)  포 다.  컨트 러

(45)는 동    컴퓨  독가능 드가 어 는 비- 시  리   포

도 다. 다양  에 , 컨트 러(45)는 닥(12), 뒷 (14), 또는 (38) 내에 체  다. 

드웨어 에 어 , 러  컨트 러는 , 리,  컬  통  통신 결  나[0036]

또는 그  상   /또는 (I/O)  치  (들)  포   다.  컬  는,  

들어, 들에만 지는 않지만, 나 또는 그 상   /또는 그  다   또는  연결  포

  다. 컬 는 간결   거 었지만 그  , 가 , 컨트 러, (캐시), 드

라 , 복 치,  통신   게 는 리시  가질 도 다. 또 , 컬 는 어드 , 컨트

, /또는 에  언  들   통신  가능 게 주는  연결도 포   다. 

컨트 러는 트웨어, 특  리 내에  트웨어  실   드웨어 치   다. [0037]

는 맞 식 또는 상  , 앙처리 닛(CPU), 컨트 러에 연결     보  

, 도체-  마 (마 칩 또는 칩  태 ) 또는 트웨어  실   

  치   다. 

리는  리 ( 컨 , 랜  액  리(RAM, 가 , DRAM, SRAM, SDRAM, VRAM 등)) /또는[0038]

비  리 ( 컨 , ROM 등)   나 또는 들   포   다. 게다가, 리는

, , , /또는 그  타   매체  체   도 다. 또 , 리는 다양

들   리 치 지만 컨트 러에  근   는 산  (distributed architecture)

가질  다. 

리 내  트웨어는 나 또는 그 상  개별 그램  포   는 , 들  각각 리 [0039]

  실    포 다. 또 , 트웨어  실시 는 시  는  그램,

실  그램(객체 드), 립트, 또는 어야 는  트  포 는 그  다   개체

 고   다.  그램  고  , 그램  컴 러, 어 블러, 리  등에  

는 , 들  리 내에 포 거나 포 지 않  도 다. 

I/O (들)에 결   는 /  치는  치,  들어, 들에만 지는 않지만,[0040]

캐 , 마 폰, 카 라, 근  치(proximity device) 등  포   다. 가 , /  치는 

 치,  들어, 들에만 지는 않지만,  등  포  도 다. 마지막 , /

치는    치   통신 는 치,  들어, 들에만 지는 않지만, 변 /복

(또 다  치, 시 , 또는 트워 에 근  ), 주 (RF) 또는 그  다  트랜 시 , 브릿

지, 라우  등  가  포  도 다. 

컨트 러가 동  , 는 리 내에  트웨어  실 고, 리에  고[0041]

리   , 트웨어에 라 연산 치  동  어 도    다. 리

내  트웨어는, 체  또는 , 에 , 아마도  내  에  독

고, 그 에 실 다. 

열 (36)는 가열  냉각  공 다.  에 , 열 (36)는  열 (50)  폐 열 (52)[0042]
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가진 열  치(48)  포 다. 열  치(48)는 열  치(48)  통  는  에 라 각각 가열

드  냉각 드  가열  냉각  공 도  다. 가  가열  공   가열 (54)가 

 열 (50)에 착 다. 

도 3a-3d  보 , 리 침 (16)는 동차 돌 경우에 생 는 격  탑승  리  도  계[0043]

 어(56)  포 다. 어(56)(가상  도시 )는 포 트(18)에 착 다. 포 트(18)는 리 침 가 뒷

에 체  는 시트 내에 겨질  다. 쿠  재(58), 보통 포체(foam)가 어(56) 주 에 

러싸여  심미  커 (60)가 쿠  재(58) 주 에 열 다. 

도  3b에  가   도시  것과  같 ,  공  공  트(62)가  리 침 (16)  헤드  지지  (63)  내에[0044]

공 다.  트(78), 상  에 는, 2개   트가 리 침 (16)  닥(61) 내에 공 다. 공

공 (I)가 닥(61)에 다. 우징(26)   L  태  어(56)에  리 침 (16)

닥  후 에 열 다. 

도 3c  3d는 심미  커 (60)가 거 어 쿠  재(58)가  리 침 (16)  시 다. 쿠  재(5[0045]

8)는 주변 (66)  공 여 공동(68)  는 (64)  포 다. 우징(26)    (64) 내에

열 고 주변 (68)  심미  커 (60)  어  치 어 공  공 (I)가 우징(26)  개 (70) 내

  게 다. 그(72)가 개 (70)에 걸쳐 열 어(span) 심미  커 (60)  지지    안쪽

편 는 경우(deflect) 심미  커 (60)가 개 (70) 내  들어가는 것  지 다. 

커 (76)가 는 그 (pigtail)(74)   신  열  치(22)에 공 다.  에 , 포 트(18)[0046]

 나 상  공 (hollow) 그 (74)  포 트(18)  나 상  통  뒷 (14) 안  안내

다(routed). 

도 4a-4c  보 , 리 침 (16)  닥(61)  보다 상 게 도시 다. 심미  커 (60)   는 연결 심[0047]

(connecting seam)  공  여 닥(61)에   결  1  2 랩(80, 82)  포 다. 1 

2 랩(80, 82)  각각 1  2 랩(80, 82)   고 시     어(56), 쿠  재

(58)  열  치(22)  러싸는 1  2 립(84, 86)  포 다.  트(78)는 1  2 랩

(80, 82)  연결 심 가 에 공  가  개 (lateral opening)에 열 ,  트(78)는 약간 돌

거나 또는 어도  어 지 않고 폐공 (W)  닥(61)  다. 

상  에 , (88)  2 랩(82) 내에 공 어 공  공 (I)가 공동(66)에 통 게 다. 그 결과, 리[0048]

침 (16)  뒷  동차 쪽 탑승 에 보다  람직 다. 또 , 는 (padding)  리 침  뒷

에 치 게 여, 동차 쪽 탑승 가 리 침  뒷 과  돌에  보  공   게 다. 

도 5a-6c  보 , 우징(26)  보다 상 게 도시 다. 라 틱    는 우징(26)  다  [0049]

들  지만, 우징(26)  도시  것보다  거나  많   들    다는 것

야 다. 우징(26)   고  1  2 (90, 92)  포 다. 공  공  트(62)는 1 

우징 (90) 내  개  안에 다. 1  2 우징 (90, 92)  열 (36) 주 에   고

다. 가열 (54)가 우징(26)에  게 삽 고 거 게   트(98)가 1 우징 

(90) 에 고 다. 안  에 , 트(98)는 1 우징 (90)과 체  다. 2 우징

(92)   트(78)  공 다. 각  열  엘보우(94)가 열 (36)  간결   도시 지

는 않았지만 (38)  는  우징(96)에 체 연결 다. 상  에 , 2 우징 (92) 내

에  개별  또는 몰 는 1  2 우징 (90, 92) 사  열 달  억 는 열 리어

(thermal barrier)  공  공간  공 다. 

도 6b  보 , 공  공  트(62)는 리 침 (16)  립  게   1 우징 (90) 내에[0050]

슬라  가능 게 다. 상  에 , 공  공  트(62)는 리 침 (16) 내에 착   공  공  

트(62)  보 (retain) 여 1 우징 (90) 내  나 또는 그 상  리 (102)  는 돌

(100)  포 다. 

2 우징 (92)  폐공 (W)  리  2   트(78)  안내 는 곡  벽(104)  포 다.  트[0051]

(78)는 미 쪽  비 듬 게 열 어(canted aftward) 폐공 (W)  가   안내 고 탑승   

(24)  리 침 (16)  앞  어지도  쪽  비 듬 게 열 (rearward) 다  울어진 

(106)  포 다. 

열 (36)는 도 7a  7b에 보다 상 게 도시 다. 열  치(48)는  사 드(108)  폐 사 드(110)[0052]
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포 는 , 들  각각   폐 열 (50, 52)  지지 다. 상  에 ,  열 (50)는 주

 (112)  포 고, 폐 열 (52)는 주  폐 (114)  포 다.  들  얇  리 재료  

  다.  (112)  가열 (54)가 열 결 거나 또는 재료(118)  사 여 착 는 에지(116)

포 다.  에 , 재료(118)는 납 (solder)   , 또 다  에 는, 상  재료(118)는 열 도

트(paste)  도 다. 

열  치(22)   (119)   가 도 8에 도시 다. (119)는 1, 2, 3  4 치[0053]

(120, 122, 124  126)  포 는 , 들  가열  냉각 치(42, 44), 컨트 러(45), 또는 들  

내에 체  다. 동 시에, 냉각 드에 , 1  3 치(120, 124)는 " " 상태 고 2 

4 치(122, 126)는 " " 상태 다. 러  상에 , 가열 (54)는 쇼트 아웃 고(shorted out) 열

치(48)  통  는  는  티에  과(Peltier  effect)  여   열 (50)  냉각

공 다. 또 , (38)에 직   공 거나(powered) 또는 컨트  듈(45) 내에  가  

사 여 다. 폐 열 (52)는 고  뜻  폐공 (W)  공 다. 

가열  드에 ,  1   3  치(120,  124)는  " "  상태 고  2   4  치(122,  126)는  " "[0054]

상태 다. 러  상에 , 열  치(48)  통  는 는  어(reversed)  열 (50)에

 열  공 다. 가열 (54)는 열  가열 (54)   열 (50)  거 도 (rejected) 

 공 다. 또 , (38)에 직   공 거나 또는 컨트  듈(45) 내에  가   사

여 다. 폐 열 (52)는  차가운 폐공 (W)  공 다. 

 에 ,  가열  (54)는  도  체- 는   도  계 (PTC)  가열  다.   가열  [0055]

(resistive heating element)  원  시에는, 가열 (54)     폭 변 (PWM) 변 (128)

가 사  도 다. 

 에 , 컨트 러(45)는  공 원(46)과 치(120, 122, 124, 126)에 동 가능 게 결   공[0056]

원(46)에  (38), 열  치(48),  가열 (54)에 공 는 량  독립  다. 

본 에 는 특   치가 시 실시 에 었지만, 그  다  치도 가능 다는 것  [0057]

야 다. 특  단계 차만  도시 고, , 청 었지만,     , 리

거나 또는  다  단계들도, 그 에 달리 언 지 않는 , 본 에  가능 다는 사실  야 

다. 

상  들  본 에 시  특  들  가지고 지만, 본  실시 들   특  실시 들에[0058]

만 지 않는다. 상  들      또는 특징들  다    또는 특징들과 

여 사 는 것도 가능 다. 

본 에 는 특   실시 가 었지만, 당업 는 청 들   내에 도 특  변 들  가능[0059]

다는 것   것 다. 런 , 본  진    내  결  여  청 들

고 어야 다. 
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